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武汉精测电子集团股份有限公司 

关于对外投资设立中外合资公司的公告 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。 

  

  

一、对外投资概述 

为了抓住中国半导体设备自主化的发展机遇，武汉精测电子集团股份有限公

司（以下简称“精测电子”、“公司”或“甲方”）与IT&T Co.,LTD（以下简称

“IT&T”或“乙方”）、张庆勋（以下简称“张庆勋”或“丙方”）、周璇（以

下简称“周璇”、“丁方”）签订《关于成立合资公司的合作框架协议》（以下

简称“框架协议”），拟在湖北省武汉市共同投资设立中外合资公司—武汉精鸿

电子技术有限公司（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”），

合资公司将结合各方优势，进行半导体测试设备的研发、生产、销售及技术服务，

实现各方的互利共赢。 

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，

公司本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次对外投资已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。本次对外投资事项

不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 

二、交易对手方介绍 

1、IT&T Co.,LTD 

（1）公司名称：IT&T Co.,LTD  

（2）成立日期：2006年5月25日 

（3）住所：韩国京畿道水原市灵通区广桥路109（二仪洞，纳米器件孵化中

心） 



（4）法定代表人：张庆勋 

（5）营业执照编号：142-81-01054 

（6）主营业务：半导体检测设备的研发与制造。 

（7）股东情况： 

股东 持股数量 持股比例 

张庆勋        1,996,800  39.42% 

姜宗求        1,078,000  21.28% 

Klavis(VC)           452,350  8.93% 

T/T           241,254  4.76% 

VC（KDB，KB12-1，SLI， 

KIF-KB） 
          452,350  8.93% 

其余小股东    845,200 16.68% 

总计        5,065,954  100.00% 

2、张庆勋，身份证号：650915-1490113；地址：韩国忠清南道天安市双龙

洞公社公寓 410 栋 801 室；韩国国籍。 

3、周璇，身份证号：321023198507146022；地址：江苏省苏州市工业园区

青澄花园二区2幢1204室。 

上述各方与本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 

三、拟设立合资公司的基本情况 

1、公司名称：中文名称拟定为“武汉精鸿电子技术有限公司”；英文名称拟

定为“Wuhan PhyPower Electronic Technology Co., Ltd”（暂定名，以工

商登记注册为准，以下简称“合资公司”） 

2、类型：有限责任公司 

3、法定代表人：彭骞 

4、注册地址：湖北省武汉市 

5、注册资本：人民币5,000万元 

6、经营范围：半导体测试设备，仪器仪表，机械自动控制设备的制造，技

术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训，技术进出口与销售，货物

进出口，设备及配件维修，设备及配件代理销售，二手设备的销售，芯片的设计，

测试及测试技术服务与咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依

法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本



市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 

7、合资公司设立时的股权结构：  

序号 股东名称 
认缴出资额

（万元） 
出资方式 

认缴出资比

例 

1 精测电子 3,250 货币 65% 

2 IT&T 1,250 知识产权 25% 

3 张庆勋 250 货币 5% 

4 周璇 250 货币 5% 

合计 5,000 － 100% 

（注：上述基本信息，以工商登记注册为准） 

四、合资协议的主要内容 

（一）公司的组建 

合资公司的投资总额为人民币 5,000 万元，按出资比例进行利润分红。具体

出资如下： 

1、甲方以现金出资入股，出资人民币3,250万元，占合资公司股权比例65%。 

2、乙方以在中国大陆申请的 2 项专利作价人民币 1,250 万元，占合资公司

股权比例 25%。 

3、丙方以现金出资入股，出资人民币 250 万元，占合资公司股权比例 5%。 

4、丁方以现金出资入股，出资人民币 250 万元，占合资公司股权比例 5%。 

（二）权利与义务 

1、甲方承诺并保证将按照本框架协议的约定内容按时履行出资义务。 

2、乙方承诺并保证其为作价标的的合法所有人，该作价标的上没有设立任

何形式上的担保，亦不存在任何形式上的法律瑕疵，不存在任何第三方权利。 

3、作价标的出资价格需由经甲乙双方共同认可具有证券资格的资产评估机

构评估并出具相关证明文件后，方可进行后续的出资程序。 

4、甲乙双方一致同意，后续合资公司产品生产、销售事宜均由合资公司进

行，甲方或乙方均不涉及上述产品的生产和销售事宜。 

5、甲、乙、丙、丁各方对本框架协议的内容及履行协议过程中知悉的对方

的技术秘密应予以保密。未经对方事先同意，不得向任何第三方提供或披露本协

议及获得对方的技术材料、书面报告等相关信息与文件。 



上述保密约定在本框架协议期限届满或被撤销或解除之后两年内对各方仍

具有约束力。 

（三）董事权利说明  

丙方（张庆勋）出任合资公司董事会董事，合资公司的下述事项需经合资公

司董事会决议一致通过： 

1、合资公司的分立、终止、解散、变更公司形式；   

2、合资公司的注册资本的增加、减少、转让； 

3、合资公司与其他经济组织的合并；  

4、合资公司发行公司债券的方案； 

5、合资公司经营计划和投资方案；  

6、合资公司的资产抵押（单次达到合资公司上一年度总资产 10%的资产抵

押）； 

7、合资公司章程的修改。 

（四） 列入公司章程事项  

乙方在持有合资公司股权期间，将保持在合资公司董事会拥有一个董事席位，

并在表决本协议“四、框架协议的主要内容”中的“（六）董事权利说明”的事

项时继续遵守合资公司董事会决议一致通过的原则。 

（五）期间和终止 

本框架协议生效后，效力持续，直至本协议依法、依本框架协议规定或由各

方协议终止。除非各方另有约定，否则一旦发生如下情形，本框架协议应立即终

止： 

1、本框架协议签订日后 6 个月内，各方未就设立合资公司签署正式的合资

合同和章程，且未取得合资公司设立所需的政府认证或批准；  

2、因法律法规、政府规定，合资公司不能开始或继续业务； 

3、各方上级批准单位、主管单位未批准本框架协议及设立合资公司事宜； 

4、如本框架协议任何一方未能履行本框架协议项下的重大义务，且在守约

方书面通知违约方后一月内，违约行为未纠正，则守约方可自行决定终止本框架

协议。 

五、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响 

1、投资的目的 



本次对外投资事项是根据公司进军半导体测试领域的战略规划，充分利用精

测电子在测试领域积累的研发技术和品牌优势，以及IT&T在半导体测试领域的技

术研发实力，共同成立合资公司进行半导体测试设备的研发、生产、销售及技术

服务，从而实现公司快速在半导体领域的产业布局、产品深度推广及获取市场份

额，培育新的利润增长点，在实现共赢的基础上，进一步增强公司综合实力及核

心竞争力，实现公司股东利益最大化。 

2、存在的风险 

（1）合资公司设立尚需各方所在国政府认证或批准，截止本公告日，合资

公司各方已签订框架协议，具体项目的组织实施，各方将另行签订具体的协议进

行约定。届时，公司将根据合作的具体情况，依法履行相应的审批决策程序和信

息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 

（2）合作各方在业务合作、市场状况变化、人员、技术对接、公司制度、

企业文化等方面存在一定的差异性，同时存在中外管理团队磨合的风险。本项目

投资和建设具有一定周期，尚存在不确定性风险。合资公司在经营过程中可能面

临政策风险、建设运营风险等，合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理

经验，提升合资公司经营管理水平和市场竞争力，以不同的对策和措施控制和化

解风险，力争获得良好的投资回报。 

3、对公司的影响 

本次对外投资资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务及经营状况产生

不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资有利于加快推

进公司在半导体测试领域产业的布局和取得市场份额，从而进一步增强公司的综

合实力、核心竞争力和盈利能力。对公司未来的财务状况、经营成果及持续发展

具有积极意义。 

六、备案文件 

1、《武汉精测电子集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。 

2、《关于成立合资公司的合作框架协议》 

特此公告。  

  

 



 

武汉精测电子集团股份有限公司  

董事会  

2018年1月8日 




